
证券简称：晶合集成 证券代码：688249 

合肥晶合集成电路股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2024-009 

投资者关系活动类

别 

 

☑特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            ☑电话会议 

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及人

员姓名 
共 37 家机构，参会机构名单详见附表。 

会议时间 2024 年 10 月 29 日-2024 年 10 月 31 日 

会议地点 公司会议室、线上会议 

上市公司接待人员

姓名 

朱才伟  董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 

黎翠绫  企划协理 

投资者关系活动主

要内容介绍 

董秘介绍公司情况： 

2024 年前三季度公司实现营业收入 67.75 亿元，较

上年同期增长 35%；实现净利润 2.96 亿元，较上年同期

的亏损有显著改善；实现综合毛利率 25.26%，较上年同

期增加 6.6 个百分点；实现归属母公司扣非净利润 1.79

亿元，较上年同期的亏损有显著改善。 

 

问题 1、请问公司三季度业绩成长的主要原因是什么？ 

答复：公司自今年 3 月起产能持续处于满载状态，并于

今年第二季度对部分产品代工价格进行调整，助益公司

营业收入和产品毛利水平稳步提升。 

 

问题 2、根据公司之前的披露信息“公司目前产能处于满

载状态，2024 年计划扩产 3-5 万片/月，制程节点主要涵

盖 55nm、40nm，将以中高阶 CIS 为 2024年度扩产主要

方向”，请问这个计划现在有发生变化吗？ 

答复：扩产计划没有较大改变，扩充的产能已于今年 8 月

份起陆续释放，四季度将继续扩充产能，主要集中在中

高阶 CIS 领域。 

 

问题 3、从财报来看，经营性现金流量净额为 19.67 亿



元，较去年有较大改善，主要原因是什么？ 

答复：主要系受市场景气度回升影响，营业收入增长带

来销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 

 

问题 4、请问公司 40nm、28nm的研发进展如何？ 

答复：40nm、28nm 平台开发进展顺利，客户合作意愿强

烈。在 40nm OLED 驱动芯片方面，公司已与数家行业领

先的芯片设计公司进行合作，目前产品陆续流片中；

28nm 逻辑芯片通过功能性验证，成功点亮 TV，28nm 

OLED 驱动芯片预计将于 2025 年上半年开始放量。 

 

问题 5、请问公司的设备采购及交付是否因管制问题受

到影响？ 

答复：公司生产经营活动一切正常，设备的采购与交付

未受到管制影响。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2024 年 10 月 31 日 

 

 

  



附表：参会机构名单（排名不分先后） 

序号 机构名称 序号 机构名称 

1 易方达 20 太平洋保险 

2 东方红 21 摩根士丹利 

3 华宝基金 22 华泰证券 

4 东方基金 23 UBS 

5 长城证券 24 西藏鸿商资本投资有限公司 

6 晨燕资产 25 惠升基金管理有限责任公司 

7 长城财富 26 平安证券 

8 中银电子 27 才华资本管理有限公司 

9 中银基金 28 华泰自营 

10 汇丰晋信 29 高盛香港 

11 财通资管 30 兴业证券 

12 招商证券 31 杭州正鑫私募基金管理有限公司 

13 国投证券 32 君康人寿保险股份有限公司 

14 中金公司 33 中邮证券 

15 日本瑞穗证券 34 国海电子 

16 银华基金 35 上海贵源投资有限公司 

17 富国基金 36 上海从容投资管理有限公司 

18 中泰电子 37 上海盘京投资管理中心（有限合伙） 

19 创金合信   

 


